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Lắng nghe tiếng kêu than của cộng đồng về độ mỏng manh dễ vỡ của màn hình e-ink, nhà sáng tạo phụ kiện Wekind vừa trình làng loạt cải tiến mới cho bộ ốp Xteink X3 và X4, từ kính bảo vệ mới cho đến module nút bấm liền khối.




Nỗi sợ lớn nhất của người dùng máy đọc sách bỏ túi Xteink từ trước đến nay không nằm ở thời lượng pin hay phần mềm, mà là tấm nền e-ink giòn như bánh tráng – chỉ cần sơ sảy ngồi đè lên túi quần hay va chạm nhẹ trong balo là màn hình lập tức nứt vụn. Hiểu rõ điểm yếu chí tử này, nhà thiết kế đứng sau dòng case in 3D đình đám Wekind vừa chính thức công bố bản nâng cấp phần cứng lớn cho cả hai mẫu máy Xteink X3 và Xteink X4.




Không chỉ đơn thuần là thay đổi màu sắc vỏ ngoài, lần làm mới này đi thẳng vào việc gia cố độ bền và tối ưu hóa từng cụm linh kiện bên trong, biến một chiếc máy vốn bị ví như “đồ dễ vỡ” thành một thiết bị cầm nắm đầm chắc và an toàn hơn hẳn.




Kính màn hình thế hệ mới và cụm pin tái cấu trúc




Thay đổi đắt giá nhất trên cả hai phiên bản ốp X3 và X4 lần này nằm ở việc chuyển sang sử dụng chất liệu kính màn hình hoàn toàn mới (new screen-glass material). Đây được xem là lớp “giáp hộ thân” trực tiếp che chắn cho bề mặt e-ink nhạy cảm, giúp triệt tiêu lực ép và phân tán chấn động khi máy bị va đập ngoài ý muốn.




Chưa dừng lại ở đó, khu vực bên trong thân ốp cũng được tinh chỉnh lại toàn diện:





	Khoang cố định pin chuyên biệt: Cả hai thế hệ X4 (Gen 1 và Gen 2) đều nhận được bản cập nhật riêng cho module giữ pin, giúp cố định viên pin chắc chắn, loại bỏ hoàn toàn cảm giác xộc xệch hay lỏng lẻo khi cầm máy rung lắc mạnh.




	Gộp cụm phím X4 thành một khối: Thay vì chia nhỏ nhiều mảnh nút bấm cơ học khiến việc lắp ráp phức tạp và dễ kẹt, cụm nút bấm của X4 nay đã được gom lại thành một module nguyên khối duy nhất (unified piece). Thiết kế mới này giúp giảm diện tích thừa, tăng độ nảy khi bấm và hạn chế tình trạng bụi bẩn lọt vào khe mạch.






Đặc biệt, tác giả cũng gửi lời cảm ơn trực tiếp tới thành viên mavalenciaa – người đóng góp nhiều ý kiến thực tế để hoàn thiện bản dựng lần này.




Cộng đồng sốt sắng: Bản không grip bao giờ có, và file in 3D bán ở đâu?




Dưới bài đăng, không khí diễn ra vô cùng hào hứng khi người dùng đón nhận sự cầu thị từ tác giả. Thành viên mavalenciaa bày tỏ: “Rất cảm kích trước sự lắng nghe phản hồi của bạn! Đây thực sự là những nâng cấp cực kỳ chu đáo và mình đang rất nóng lòng thử phiên bản mới”.




Bên cạnh những lời khen ngợi, người dùng cũng nhanh chóng đặt ra loạt câu hỏi về tính thực dụng:





	Hỏi về độ dày bản X4: Thành viên Banes_Pubes tò mò liệu bản X4 mới có bớt bè ngang hơn bản cũ không, đồng thời nhắc lại “nguyện vọng” tha thiết về một phiên bản dáng phẳng không có báng cầm (grip).




	Mua ở đâu và có bán file STL không? Những tín đồ DIY sở hữu máy in 3D như DotBetaSDK đặt câu hỏi liệu dự án sẽ phát hành file in miễn phí, bán file STL hay chỉ bán sản phẩm hoàn thiện độc quyền trên Etsy. Trong khi đó, tài khoản Plastic_Grocery_8831 chỉ sốt ruột hỏi ngắn gọn một câu: “Mua ở đâu?”.






Khi phụ kiện DIY bù đắp hoàn hảo cho thiếu sót của nhà sản xuất




Trường hợp của case Wekind là một ví dụ kinh điển cho sức mạnh của cộng đồng mã nguồn mở và phong trào DIY. Khi nhà sản xuất gốc tạo ra một thiết bị phần cứng xuất sắc về kích thước nhưng lại đánh đổi bằng độ bền và sự lỏng lẻo của linh kiện, chính những người dùng đam mê in 3D đã đứng ra lấp đầy khoảng trống đó.




Dù bạn đang sở hữu chiếc X3 dùng nút bấm hay một chiếc X4 thế hệ mới, sự xuất hiện của những bộ case được đầu tư bài bản từ kính bảo vệ cho tới khoang pin như Wekind đang biến những chiếc máy đọc sách mini này thành những cỗ máy thực thụ: đủ bền bỉ để quăng quật, đủ êm tay để đọc sách hàng giờ liền.
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